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	參加會議經過：
    這次參加的國際研討會是由台灣知識創新學會與台灣虎尾科技大學、嘉南藥理大學、崑山科技大學、南台科技大學、中國福建大學(Fuzhou University)、日本大阪工業大學(Osaka Institute Of Technology)、韓國韓南大學(Hannam University)聯合主辦的2015ICASI國際研討會(2015 International Conference on Applied System Innovation)，舉辦的時間是由2015年5月22日到5月26日，舉辦的地點在日本大阪。
    這次研討會的領域相的廣，而我們主要發表的是關於微電子方面的領域，本次參加研討會主要是以POSTER的形式來展示作品，我發表的是題目是 “A 200 MHz 23 mW High-Efficiency Inductive Link Power Supply Circuit with Differential-Driven CMOS Rectifier and Multiple LDOs in 0.18 μm CMOS Process.”，主要是在設計一利用近場能量耦合的方式無線供電的電路設計。
    在我展示海報的Sections中，也有許多段路設計的作品展出，藉由與現場的學生與教授討論學習到了許多平常學不到的經驗，雖然原本還有些緊張，但現場同學與教授都還滿親切的，與之前已經有參與過其他研討會的經驗，本次就可以亙清楚的介紹自己的作品與解說。
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